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Bohrbild (Einpresstechnik)
darill pattern (Pressfit)

End/final 1,65 £0,05x
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Bohrbild (Einpresstechnik in Verbindung mit Powerelemente)
drill pattern (Pressfit in combination with Powerelements)

Bohr/drill D138 -0,25
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) L Bohrbild (Vorschlag fiir Létfixierung)
«Enddurchmesser merallisiert mif min. Cu Z5um drill pattern (Pro gosa/ for sold:s'/"/'ng fixation)
(partielle Unterschreitung nicht zulassig) P P g A
Fur Leiterplattendicke: > 1,50mm !
Giltig fir alle Oberfldchen o
=Enddurchmesser mefallisiert
~Final diameter meftallized with min. Cu 25um Fiur Leiterplatfendicke: > 1,50mm !
(partial lower deviation is not allowed) Giltig fir alle Oberflachen |
for P(CB thickness: > 150mm ! , , '
Valid for all surfaces =Final diamefer mefallized
for PCB thickness: > 150mm !
Valid for all surfaces
B
End/final D185 £0,05x
4o 005 C
C
% Enddurchmesser metallisiert mit min. Cu 30pum RaN ! D
’@/\\j (parhglle Unferschreifung nicht zulas;5|g) N/
% Fir Leiterplattendicke: > 1,50mm !
[c]
Final diameter meftallized with min. Cu 30um
(partial lower deviation is not allowed) ||
for P(B thickness: > 150mm !
Index | Anderung Auftraggeber |Konstrukteur |Datum |Letzter Priifer |Toleranzen /Tolerances
Index | Modification Initiator Designer Date | Last auditor E
O 251023
rkstoff i
O v/‘\;:f:r/;/ E;;//gcﬁh}
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0 o e 13 |
Zeichnung aktualisiert W.Geck R.0lp 25.10.23 szi’ljn:;nﬂ:;jr B-DL,8X72°-ET-H ??E,?ah 10:1
Bohrdurch :
odrr;‘//uggaf;n:fs:rer 1,80 -0,025 Dateniibernahme in PDM-System W.Geck NDF-User  [25.05.19 é‘i{;ﬁ,”n“;giu”;;“;;” B-D&4 8x72°-ET-a %f; 171
1,650 £0,05 |HAL (Kante bedeckt) / HAL (edge covered) o Benennung /Title
Alle MaBe in [mm] M
Enddurchmesser | 1675 £0,05 |[chemisch Zinn / immersion tin :%: -E]_ All measures in fmm] BaSKET-BOthlld gB F
final diameter ™4 €757+0.05 |chemisch Silber / immersion silver _ O | o e e et s fur Leiterplaften in Einpresstechnik
1,675 0,05 |chemisch Nickel-Gold / immersion nickel-gold | WURTH ELEKTRONIKICS | - oo e e e is vald Fertigungszeichnung  Status: Approved / Freigegeben
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